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FLEKSO FS 395113

Tasma dwustronnie klejgca piankowa.

Opis produktu

v" Dwustronnie klejgca taSma montazowa na
bazie  zamknieto-komorkowej  pianki
polietylenowej, pokrytej obustronnie
wysokiej jakosci klejem kauczukowym i
zabezpieczonej przektadky z dwustronnie
silikonowanego papieru w kolorze zéttym.
Odporna na promieniowanie UV, warunki
atmosferyczne i chemikalia.

Zastosowanie

v" Klejenie szkta, luster, papieru, tworzyw
sztucznych i wiekszosci podtozy
niskoenergetycznych.

v" Mocowanie profili, ram, emblematdw,
tabliczek znamionowych, etc.

v/ Stosowana w przemysle reklamowym i poligrafii do klejenia np. materiatéw POS,
standow, czy kiwakéw. Zastosowany klej zapewnia wysokg wytrzymatosé
potaczenia nawet na szorstkich i nierownych powierzchniach.

Uwagi o sktadowaniu
Okres przechowywania 12 miesiecy w temperaturze 15-25°C i 50% (+30%) wilgotnosci

wzglednej.

Rodzaj nosnika pianka PE zamknieto-komaérkowa
Kolor nosnika biaty
Rodzaj przektadki papier silikonowany
Kolor przektadki 206tty
Grubosé przektadki 0,070 [mm]
Grubosé catkowita 1,05 mm +10%
Typ kleju (strona wewn.) kauczuk (Hot-melt)
Odpornos¢ temp. -10°C do +60°C
Adhezja przy odrywaniu >14 N/25mm +10%, do rozwarstwienia pianki
Wytrzymato$¢ na rozcigganie >31 N/25mm +10%
Wydtuzenie >190%
Test toczacej sie kulki <1,5cm
Adhezja przy Scinaniu, statyczna >2 godz
Gestos¢ pianki 75 kg/m3

Zalecenia

Przed aplikacja folii/tasmy powierzchnia musi by¢ sucha i wolna od zabrudzen i zanieczyszczen. Do czyszczenia nie uzywaé srodkéw chemicznych zawierajacych substancje antyadhezyjne.
Niektore tworzywa i lakiery moga wydziela¢ substancje antyadhezyjne, uniemozliwiajace sklejenie. Nieréwnosci powierzchni lub ich chropowatos$¢ czy porowato$¢, moga ograniczaé site
sklejenia. Produkty powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, ptasko na ucigtych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezposrednim
oddziatywaniem promieniowania stonecznego i cieplnego, pytu, wilgoci oraz oparéw chemicznych.



